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     平成 22 年 11 月 11 日  

 

各      位 

会 社 名  内 外 テ ッ ク 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 権田 浩一 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３３７４） 

問合せ先  取締役 管理部長 米澤 秀記 

電  話 ０３－５４３３－１１２３（代表） 

平成23年3月期第２四半期累計期間業績予想値と決算値との差異 

及び営業外費用の計上、ならびに通期業績予想の修正に関するお知らせ 

平成 22 年８月 10 日に公表いたしました平成 23 年３月期（平成 22 年４月 1 日～平成 23 年３月 31 日）第

２四半期累計期間(連結・個別)の業績予想値と、本日公表の平成 23 年３月期 第２四半期決算の実績値に差異

が生じましたので、下記の通りお知らせいたします。 

また、下記の通り営業外費用を計上いたしましたので、お知らせいたします。なお、最近の業績動向を

踏まえ、平成 22 年５月 14 日に公表いたしました平成 23 年３月期（平成 22 年４月 1 日～平成 23 年３月 31

日）の通期業績予想(連結・個別)を下記の通り修正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

1. 業績予想値と決算値との差異 

(1)平成23年３月期第２四半期累計期間連結業績予想値と実績値との差異 

(平成22年４月１日 ～ 平成22年９月30日） 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり 

四半期純利益

前 回 発 表 予 想 ( Ａ )

(平成22年８月10日発表) 

百万円

8,550

百万円

160

百万円

130

百万円 

100 

円 銭

20.55

今 回 実 績 ( Ｂ ) 8,694 205 179 148 30.44

増 減 額 ( Ｂ － Ａ ) 144 45 49 48 

増 減 率 (％) 1.7 28.1 37.7 48.0 

(ご参考)前期第２四半期実績

(平成22年３月期第２四半期)
3,867 △226 △239 △187 △38.48

 

(2)平成23年３月期第２四半期累計期間個別業績予想値と実績値との差異 

(平成22年４月１日 ～ 平成22年９月30日） 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり 

四半期純利益

前 回 発 表 予 想 ( Ａ )

(平成22年８月10日発表) 

百万円

7,950

百万円

115

百万円

100

百万円 

70 

円 銭

14.38

今 回 実 績 ( Ｂ ) 8,101 146 136 106 21.89

増 減 額 ( Ｂ － Ａ ) 151 31 36 36 

増 減 率 (％) 1.9 27.0 36.0 51.4 

(ご参考)前期第２四半期実績

(平成22年３月期第２四半期)
3,306 △208 △214 △219 △45.00
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(3)差異の理由 (連結・個別) 

当第２四半期累計期間は、主な取引先である半導体業界や半導体製造装置業界・ＦＰＤ（ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ）製造装置業界において、高機能携帯電話・薄型テレビなどを中心とする各種電子機器への

需要が拡大していることに加え、中国などの新興市場でのデジタル家電の拡大により、半導体メーカ

ーの設備投資が活発化し、これにより半導体製造装置メーカーの受注も旺盛になりました。 

この結果、当第２四半期決算の実績値は、主な取引先からの受注が順調に推移したこと、また、原

価改善が図られたことなどから、売上高及び各利益は前回公表値を上回ることとなりました。 
 

2. 営業外費用(支払利息)の計上について 

   当第２四半期連結累計期間において、金融機関に対する支払利息として35百万円を計上しております。 

 

3.  平成23年３月期通期業績予想の修正 

(1)平成23年３月期通期連結業績予想値の修正(平成22年４月１日 ～ 平成23年３月31日） 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり 

四半期純利益

前 回 発 表 予 想 ( Ａ )

(平成22年５月14日発表) 

百万円

14,600

百万円

220

百万円

150

百万円 

140 

円 銭

28.77

今 回 修 正 予 想 ( Ｂ ) 16,500 280 230 190 39.04

増 減 額 ( Ｂ － Ａ ) 1,900 60 80 50 

増 減 率 (％) 13.0 27.3 53.3 35.7 

(ご参考)前期実績 

(平成22年３月期) 
10,596 △134 △162 △113 △23.39

 

(2)平成23年３月期通期個別業績予想値の修正(平成22年４月１日 ～ 平成23年３月31日） 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり 

四半期純利益

前 回 発 表 予 想 ( Ａ )

(平成22年５月14日発表) 

百万円

13,500

百万円

125

百万円

105

百万円 

100 

円 銭

20.55

今 回 修 正 予 想 ( Ｂ ) 15,500 190 165 130 26.71

増 減 額 ( Ｂ － Ａ ) 2,000 65 60 30 

増 減 率 (％) 14.8 52.0 57.1 30.0 

(ご参考)前期実績 

(平成22年３月期) 
9,408 △130 △141 △147 △30.23

 

(3)修正の理由 (連結・個別) 

平成23年３月期の通期業績予想(連結・個別)につきましては、主な取引先である半導体業界や半導体

製造装置業界・ＦＰＤ（ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ）製造装置業界において、景気の先行き不透明感の高まり

やパソコン・薄型テレビの在庫が増加し、装置需要の動向に懸念はあるものの、当第２四半期累計期

間における売上高及び各利益の実績値が伸びたことを踏まえ、通期業績予想の売上高、各利益を上記の通

り上方に修正することといたしました。 

 

 

(注)本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び

合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって異なる可能

性があります。 

 

 

以 上 


